@ LG Chem

MALZEME PASAPORTU

SEETEC R7700

PP Random Copolymer (LG Chem)

Spunbond elyaf ekstrizyonu icin optimize

edilmis; dar molekuler agirlik dagilimi ve yuksek
islenebilirlik sunan polipropilen cozium.




Ustiin akiskanlik ve esnek mekanik denge.
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Hijyen ve konfor odakli uygulamalar icin tasarlandi.

Spunbond Teknolojisi
Kesintisiz elyaf ekstruzyonu.

- <@ Ag Olusumu

Hijyenik Uriinler
Kalenderleme

C?) ve Baglama Yuksek cilt uyumu ve yumusaklik
: gerektiren yuzeyler.

Bebek Bezi
vekillendirme
+ ve Montaj

Bebek Bezi Bilesenleri

Baby diaper assembly - Hassas ve
guvenilir ic/dis katman Uretimi.

Kesintisiz ve ince elyaf uretimi gerektiren hassas
hijyen uygulamalari i¢in ideal malzeme yapisi.

&1 NotebookLM



SEETEC R7700 su senaryolarda en iyi performansi verir:

Spunbond Prosesi
Kullanilacaksa

Uriin dogrudan spunbond elyaf
teknolojisi icin formule
edilmistir. Ekstriizyon hattinda
maksimum verim saglar.

Dar Molekuler Dagilim
Gerekiyorsa

Kararli ve ongordlebilir bir
eriyik akigi aranan ince elyaf
uretimleri icin kusursuz bir
profildir.
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Yiksek Esneklik ve
Akiskanlik Istendiginde

34 MFR degeri ve %500'U asan
kopma uzamasi sayesinde,
yiksek cekim ve esneklik
gerektiren hijyen urunlerinde
tercih edilmelidir.
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Farkl tiretim tipleri i¢in alternatif ‘Grade’ler incelenmelidir:

Diisuk Akiskanlik
Gereken Proseslerde

34 MFR degeri oldukca
yuksektir; dusuk eriyik akis
indeksi (viskoz) isteyen
geleneksel prosesler icin uygun
degildir.

Yuksek Yapisal Rijitlik
Beklendiginde

Esnek elyaf Uretimi
hedeflendiginden (1,600 MPa
Egilme Modiilii), agir yiik
tasiyacak sert yapisal parcalarda
parcalarda tercih edilmemelidir.

Spunbond DisI Standart
Enjeksiyonlarda

Tasarim amaci spesifik olarak

elyaf ekstriizyonu oldugundan,

standart kalin cidar enjeksiyon

kaliplamalari oncelikli kullanim
alani degildir.
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Sorunsuz islenebilirlik ve referans test kosullari.

Islenebilirlik

1 'E} (Good processibility) Dar molekiiler
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agirlik dagilimi sayesinde makinede
stabil ¢aligma ve kolay islenebilirlik
saglar.
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Test Kosullar

Mekanik testler, standart presle
kaliplanmis (compression molded)
numuneler tizerinde gergeklestirilmistir.
Cekme testleri 50 mm/dk, egilme
testleri 28 mm/dk hizinda yapilmistir.

Uyari Notu: Tablodaki veriler LG Chem'in tipik 6zellik degerleridir, kesin baglayici spesifikasyon
(guaranteed specification) olarak degerlendirilmemelidir; nihai iirlin testleri kullanici

sorumlulugundadir.




KARAR OZETI

Yuksek akiskanlgi (34 MFR) ve
Malzeme: dar molekul dagilimiyla;
SEETEC R7700 (LG Chem) bebek bezi ve benzeri hijyen
urdnlerinde Spunbond teknolojisi
kullanan ureticiler icin

yilksek verimli ve stabil
bir elyaf cozumudur.

Kategori:
PP Random Copolymer

Daha fazla satis, siparis ve teknik destek icin iletisime gegin.

TS&D PO Technical Service ile Gorusun
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